
インテル H370チップセットを採用し、CPUは第
8/9世代のインテル Core プロセッサーを搭載。
PCI Express接続のM.2 SSDはもちろん、インテ
ル Optaneメモリーも利用可能で、大容量と高速
化を両立できます。さらに、PCI Express 3.0 x16
スロットを備え、グラフィックスボードも増設可
能。コンパクトなキューブ型ながら、タワー型に
も引けを取らない性能・機能を実現します。

キューブ型コンピュータ

タワー型に引けを取らない性能と機能

R8 H3700/R6 H3700V2

■ 第8/9世代インテル Core プロセッサー
チップセットにインテル H370を搭載し、TDP95Wまでのイ
ンテル 第8/9世代Coreプロセッサーを搭載可能。たとえば
CPUに第9世代インテル Core i7/i9プロセッサーを選択す
れば、圧倒的な高性能も実現できます。

■ 小型ながら拡張性も抜群
ド ライ ブ ベ イ はR8 H3700が 内部3.5イン チ を4つ、R6 
H3700V2が5インチを1つ、内部3.5インチを2つ装備。さら
に、拡張スロットはいずれもPCI Express x16スロットと
PCI Express x4スロットを装備。グラフィックスボードも増
設できるなど、圧倒的な拡張性を実現しています。

■ 4Kや3画面出力に対応
HDMI接続またはDisplayPort接続による4K出力に対応。CPU
内蔵のグラフィックス機能を利用して、フルHDの4倍もの解
像度で高精細な映像を出力できます。また、標準で3画面また
は2画面の多画面出力もサポートします。

■ PCI-E接続の高速SSDを選べる
マザーボード上にはM.2 M Keyスロットを装備し、SSDを搭
載できます。PCI Express 3.0 x4接続に対応。Serial ATA接
続に比べて転送速度が圧倒的に速いため、対応SSDの性能を
最大限に引き出せます。さらに、M.2 E Keyスロットを備え、
無線LANモジュールなども増設できます。

■ インターフェース
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キューブ型コンピュータ

R8 H3700/R6 H3700V2
製品名 R8 H3700 R6 H3700V2
ベースとなるベアボーン SH370R8 SH370R6V2
OS（選択可） Windows 10 Home 64ビット／Windows 10 Pro 64ビット

CPU（選択可）
インテル® Celeron® G4950／Pentium® Gold G5400／Core™ i3-8100／Core™ i3-9100／
Core™ i5-8500／Core™ i5-9500／Core™ i7-8700／Core™ i7-9700／Core™ i7-9700K／
Core™ i9-9900K

メモリー（選択可） DDR4 4GB DIMM ×2／8GB DIMM ×2／8GB DIMM ×4／16GB DIMM x2/16GB DIMM x4
M.2 SSD（選択可） SSD 32GB／64GB／128GB／256GB

システムドライブ（選択可） 2.5インチ（3.5インチ変換マウンターPHD3装着済）SSD 128GB／SSD 256GB／SSD 512GB
3.5インチHDD 500GB／HDD 1TB／HDD 2TB／HDD 3TB／HDD 4TB

データドライブ（選択可） 3.5インチ HDD 500GB／1TB／2TB／3TB／4TB
オーディオ Realtek ALC662、5.1チャンネル、HD Audio
ネットワーク インテル® I211×2　ギガビットLAN　Wake-On-Lan（WOL）
無線LAN オプション（WLN-M）で対応
Bluetooth オプション（WLN-M）で対応
電源 500W（80PLUS SILVER） 300W（80PLUS BRONZE）
ファンレス 非対応
VESAマウント 非対応
付属品 マニュアル、XPCドライバーDVD、SATAケーブル×2、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ねじセット
外形寸法 幅216×奥行き332×高さ198㎜
重量 3.5kg/5kg（化粧箱を含む） 3.5kg/4.5kg（化粧箱を含む）

日本Shuttle株式会社 ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL：03-5625-1670
https://shuttle-japan.jp/

■ 入出力端子
映像端子 HDMI2.0a×1、DisplayPort×2

外部接続端子（前面）

USB USB3.1Gen1 ×2 USB3.1Gen1 ×2　USB2.0×2
COMポート 非搭載
オーディオ ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
カードリーダー 非搭載
eSATA 非搭載
リセットボタン 非搭載

外部接続端子（背面）

USB USB3.1Gen2 ×4　USB3.1Gen1 ×2　USB2.0×2
eSATA 非搭載
eSATAパワーコネクター 非搭載
LAN 2

オーディオ ライン入力×1、スピーカー出力×1、マイク入力×1
S/PDIF 非搭載
COMポート 非搭載
PS/2 非搭載
CMOSクリアボタン 1

ケンジントンロック 対応

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。　※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。


